AR BB PR A R L E S
KT AT EMRZ G HEE CRATBAIESER =W ANE I 1
HATAATER

R (R ANRIEMEARNE) « (PEANRILFEIERE) (AR E
REHAFERINE « QDR BT ARRERRATEEEATIME) o CRTHE
T ARSI E R E N SR GRYINESEE 5 BT DA 5 2 F T
WY CERINEZRAE 5 Frb i b A m NG ERR 51 ) Sl i (b B
BB AR AR B SFHAHRIE, ENILRTN R AR A (IR
fEIAR “AR” ) HSLESE, AT A FN SR G T CRAT IR T 3%
T AN FTAEE F T BRI R T LI, AFH N,

Fot. MALAIWINAEE, MNAFNZFERBUREF AT E L.

AT EGARIRAE Gy CRAT A T A6 35 B e 5 Y~ AR R A R 2 7] 100%
JBA I 55 R TIC A % 4 B DR BRAE 5 ) AIAE By of 77 A i 0 o P, 4 1) R 2 8 PR AU 4% %
s CHIRGHO BMEEZR CRATIRA ST I A e il ) #E—22
WIEA T AR Gy il ST i) B 22 1, FF6 A\ LKA R AR IR IR

AT CRAT B3 1 SE 55 7= B AR FE L) AIAH R B 7 A TT, 34T 1)
BB CORT A 5 A0S 5y} 75 %5 8 CRAT A W S 8 7= b2 b 78 B 1
R M AA B ZJEHEFRHE RS ARESB0 %1

(LA FIEIESD



(AR TIEIESL, O CAEHTI BRI A7 R A RIS T Ok T A m) SRR A Z %
725 B <FAT AR W S B P Z AN FE S I FHATA T L) 2 283 00

WAL EHEF

(aF

ok

ST

oA

2016 £ 3 A 12 H



	公司拟与本次交易（发行股份购买北京瑞通芯源半导体科技有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易）的交易对方北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）、徐兴慧签署的《发行股份购买资产协议之补充协议》进一步明确了本次交易过渡期间的具体安排，符合公司以及公司全体股东的利益。
	我们对《发行股份购买资产协议之补充协议》的相关内容表示认可，我们同意将《关于公司与相关交易对方签署<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》提交公司第二届董事会第十七次会议（临时会议）审议。
	（以下无正文）



